
Formularul ofertei (F3.1) 

Data depunerii ofertei: “15” februarie an.2021 

LP Nr.: 21035849 

Alternativa Nr.:nu sunt 

Către:  IMSP IP Universitatea Tehnica a Moldovei 

“GBG-MLD”SRL declară că:  

a) Au fost examinate şi nu există rezervări faţă de documentele de atribuire. 

b) “GBG-MLD”SRL se angajează să furnizeze/presteze, în conformitate cu documentele de atribuire 

şi condiţiile stipulate în specificaţiile tehnice şi preț, următoarele bunurişi/sauservicii: -Achizitionarea 

Reactivelor si consumabilelor de laborator pentru necesitatile proiectului "2SOFT /1,2,/83 INTELLIGENT 

VALORISATION OF AGRO FOOD INDUSTRIAL WASTES" Acronim INTELWASTES  pentru anul 

2021chiziționarea Reactivelor si articolelor de laborator  

 

Suma totală a ofertei fără TVA constituie: 7174,00 lei fara TVA; 

 (Sapte mii una suta saptezeci si patru) Lei 00 bani. 

 

Suma totală a ofertei  cu TVA constituie: 8608,80 cu  TVA 

(Opt mii sase sute opt) Lei 80 bani. 

c) Prezenta ofertă va rămîne valabilă pentru perioada de timp specificată în FDA4.8., începînd cu 

data-limităpentrudepunereaofertei, înconformitate cu FDA5.2., varămîneobligatorieşivaputea fi 

acceptatăînorice moment pînă la expirareaacesteiperioade; 

d) În cazul acceptării prezentei oferte, “GBG-MLD”SRL se angajează să obţină o Garanţie de 

bunăexecuţieînconformitate cu FDA7, pentruexecutareacorespunzătoare a contractului de 

achiziţiepublică. 

e) Nu sîntemînniciun conflict de interese, înconformitate cu punctul IPO5.4. 

f) Companiasemnatară, afiliaţiisausucursalele sale, inclusivfiecarepartenersau subcontractor cefac 

parte din contract, nu au fostdeclarateneeligibileînbazaprevederilorlegislaţieiînvigoaresau a 

regulamentelor cu incidenţăîndomeniulachiziţiilorpublice, înconformitate cu punctulIPO5.5. 

 

Semnat:________________________________________________   L.Ș.  

Nume: Tudor Ceaicovschi 

Încalitate de: Director 

Ofertantul: “GBG-MLD”SRL 

Adresa: mun. Chisinau, str. Tighina 65 of. 607 

Data: “15” februarie 2021 
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